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技术背景

主要使用领域

本发明属于复合材料及其制造领域，具体涉及一种柔性无机/有机高

频磁电复合材料及其制备方法。

技术创新内容

加工温度低(＜250℃)，成型简单方便，相对介电常数(εr＝4.5～12)

和磁导率(μr＝1.3～3.8)调节范围宽，介质损耗小(100MHz 时的 tanδ＜

1×10-2)，拉伸率大(90％～700％)。

通过调节复合材料的聚合物基体和高频介电陶瓷粉末和高频磁性陶

瓷粉末的性能和体积比，对其进行不同的物理化学改性，获得兼聚高介电

常数、高磁导率、高截止频率和小损耗以及良好柔性的复合材料。

工艺简单，制备方便，工艺参数便于控制，容易实现由实验室小规模

生产向大工业生产的过渡。

摘要

本发明公开了一种柔性无机/有机高频磁电复合材料及其制备方法。

该方法通过将弹性体材料与经过表面处理的高频介电陶瓷和磁性陶瓷的

粉末按比例混合后，通过共混设备混合均匀，再在平板硫化机上热压而成。

制备的柔性无机/有机高频磁电复合材料具有较高介电常数和磁导率、较

高的截止频率以及较低的高频损耗和一定柔性。该方法简单、成型方便、

节能环保，符合当前节能减排的原则，加工温度低(＜200℃)，相对介电

常数(εr＝4.5～12)和磁导率(μr＝1.3～3.8)调节范围宽，介质损耗小

(100MHz 时的 tanδ＜1×10-2)，拉伸率大(90％～700％)，适用于小型

化的 EMI 滤波器、柔性天线、柔性电磁带隙结构，柔性电路板以及其他

对磁性、介电性和柔性同时要求的场合。


